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Das heutige
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Die Idee

,kurz & knackig® in der RG-Stuttgart

kontinuierliche Pflege des Netzwerkes Iin Zeiten von
Corona

Versorgung der Mitglieder mit kurzen, aktuellen Infos
Einbinden der Mitglieder in gemeinschatftliche Aktivitaten
Verkleinerung der Distanz durch Online-Sessions
Vergrol3erung des Teilnehmer- und Referentenkreises
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Kurze Einfuhrung in GoToWebinar

Datei Ansicht Hilfe @'

Sound Check =mE 9

e Stummschaltung der Teilnehmer

IE:] Computer-Audio

() Telefonanruf

* Frage-Funktion wahrend der Prasentation o=
Mikrofon (High Definition Audio Devi.,

und Beantwortung der Fragen am Ende
« oder iber Handhebe-Funktion just in Time T

und mit Audiotbertragung
« Session wird aufgezeichnet

* Videoubertragung des Referenten und Moderators

Webinar-1D: 213-117-891

&) GoloWebinar
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Heutiges Webinar
o 13.05.2020 16:00 Uhr

Specification for Base Materials
for Rigid and Multilayer
Printed Boards

,IPC-4101E,
was hat sich verandert?“

Referent: Roland Schdnholz — Technisches Marketing,
Technolam GmbH

Association Connecting Electronics Industries
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Nachstes Webinar

03.06.2020 16:00 Uhr

88235 o ,Uberblick zur
=g gl Lotstoppmaske in digitaler
Additivtechnik bis hin zur

funktionellen 3D-
Oberflache*

Referent: Jurgen Wolf — Technischer Manager, Wiirth
Elektronik

-

=
P eoeor
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Ubernachstes Webinar

24.06.2020 16:00 Uhr
,, Leiterplatten Kupfer Inlay /

LEITERPLATTEN :
KUPFER INLAY / COIN, KUPFER INSERT Coin, Kupfer Insert
TECHNOLOGIE TeChnOIOgie“

Referent: Albert Schweitzer — Fine Line Gesellschaft far
©Copyioh i Line Leiterplattentechnik mbH
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weltere Termine

15.07.2020 16:00 Uhr

yZuverlassigkeitsanalysen im
Bereich hochkomplexer
Leiterplatten®

Referent: Dr.-Ing. David KurzmanowskKi
Wirth Elektronik GmbH & Co. KG
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weltere Termine \ |

e
« Sommerpause

und dann geht’s Weiter/

. 23.09.2020 16:00 Uhr /

[

Thema und Referent steht noch nicht fest
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FEu

Fachverband fiir Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Wir verbinden

FEDe. V.
Frankfurter Allee 73C

10247 Berlin
Tel. +49(0)30340603050
info@fed.de

www.fed.de
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